Rada DCT DLC

Strukturovani obvodl pomoci technologie Direct Laser
strojovy preklad

Strukturovani vodivych spojl je stejné jednoduché jako tisk. DirectLaser C je fada
stroji pro vyrobu desek ploSnych spoju, uréena pro malosériovou vyrobu riznych desek
plosnych spoji v domacich podminkach, zvlasté vhodna pro vytvareni vzoru s
vysokou geometrickou pfesnosti na RF a mikrovinnych deskach plo$nych spoju.

Vysoka kvalita zpracovani, vysoka rychlost, kompakini a snadno pouzitelny,
spolehlivy, nizké naklady na vlastnictvi a kazdodenni provoz — DirectLaser C

nastavuje novy standard poméru cena/vykon pro laserova zafizeni na zpracovani

a @
Design se stava

skuteénosti

desek plosSnych spoju.



Rada DCT DLC

V  elektronickém  primyslu  dochazi k
prekazkam a neuspéchum obvykle pfi pfevadéni
navrhu do podoby produktu, nikoli ve fazi navrhu.
Proto je =zafizeni, které by mohlo vyfesit
problém ,snadného navrhu desek plosSnych
spoju, ale obtizného prevedeni navrhu do
reality, pevnou poptavkou, nikoli mékkou

poptavkou.

Chemické zpracovani desek ploSnych spoja
je nepfima technologie, ktera je naro¢na a
neSetrna k zivotnimu prostfedi. Omezuje
svobodu navrhu z hlediska vyrobitelnosti.
Mechanické zpracovani desek plosnych spoju
je pomalé a ma omezenou presnost. Laserové
zpracovani desek plosnych spoju, pfi kterém
se material odstranuje bod po bodu a fadek po
fadku pomoci laserového paprsku, neni pfilis

rychlé a muze poskodit dielektricky substrat.

Strukturovani obvodd pomoci technologie DCT Direct Laser

PFi posuzovani technologie €i zafizeni je
vysoka kvalita zpracovani nezbytnosti, vysoka
rychlost zpracovani samoziejmosti a nizké
naklady na vlastnictvi a kazdodenni provoz
jsou velmi zadouci. DirectLaser C je tou nejlepsi
volbou, ktera vSechny vySe uvedené vlastnosti

spliuje.

compressed air | dust extraction system

=] =22

copper to be removal
copper was removed
circuit structure

copper was heated

Inovativni vlastnosti technologie
Striping&Stripping  (oznaCované jako S&S)
spocivaji ve vysoké kvalité zpracovani a vysoké
rychlosti zpracovani. Unikatni technologie DCT

tyto potfeby dokonale uspokojuje.

Nejprve pomoci funkce fizeni hloubky
zaostfeny laserovy paprsek rozdéli médénou
folii, ktera ma byt odstranéna, na malé tepelné
izolované kousky, tj. odizoluje ji. Poté, s pomoci
rozdilu v tepelné vodivosti, tepelné roztaznosti a
smrstovacich vlastnostech mezi riznymi materialy,
rozostieny laserovy paprsek odstranuje kousky
médi laserovym zahfivanim, zatimco odsavaci
jednotka sbira méd, takze méd muze byt
shadno a rychle odstrané&na po kouscich, nikoli

po &asticich, tedy odizolovanim.
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Bez masek nebo nastrojl pro graficky pfenos
vytvafi technologie Direct Laser Circuits
Technology S&S vodivy obvodovy vzor pfimo, bez
odchylek zplsobenych nepfimym leptanim, bez
ztraty hladkosti povrchu médi, pfiCemz tolerance
geometrickych odchylek vodivé struktury Ize
omezit na 5 ym. Je zvlasté vhodna pro
zpracovani obvodu citlivych na impedanci a
ztraty

, jako jsou vysokorychlostni, RF a mikrovinné

obvody a dalsi Spickové desky ploSnych spoju.

Software pro zpracovani dat CircuitCAM a
operacni software stroje DreamCreaTor predstavuji
velmi dilezité soucasti technologie S&S fady
DCT DirectLaser C. Tento vykonny, intuitivni, plynuly
a snadno ovladatelny software inteligentné
optimalizuje drahu a parametry laserového
zpracovani podle individualniho vodivého
vzoru desek ploSnych spoji a plné vyuziva

vyhod pfimého laserového zpracovani obvodu.

Rada DirectLaser C se vyznaduje jednoduchou
a dobfe utésnénou optickou drahou a stabilnim
vykonem. Tato zafizeni s uzivatelsky pfivétivym
designem splfiuji nomy CE a CCC. Rada
DirectLaser C je vybavena systémem
automatického vyrovnani CCD, primyslovym
fidicim pocitatem a vakuovou adsorpéni

platformou pro

vkladani obrobkd. Rada DirectLaser C je navic
vybavena specialné vyvinutou odsavaci jednotkou
DCT pro technologii Direct Laser Circuits, ktera se
vyznacuje nizkou hlu¢nosti a vysokou ucinnosti a
slouzi k zachycovani médi. SpoleCnost DCT se
jiz mnoho let zabyva technologii Direct Laser
Circuits, soustfedi se na neustalé inovace a
zdokonalovani a dodava feSeni na kli€. Diky
pevné  konstrukci, vysoké  spolehlivosti,
kompaktnosti a malym rozmérdm, hardwaru i
softwaru od jednoho vyrobce a provérené praxi
jsou zafizeni DCT vhodna pro instalaci v laboratorich
s omezenym prostorem a pro okamzité pouziti
(plug-and-play). Jsou vhodna pro zpracovani
desek plosnych spoji na pozadani kdykoli a
prekonavaji posledni prekazku pfi pfeméné

elektronického navrhu na skuteéné produkty.

SpoleCnost DCT disponuje profesionalnimi
servisnimi a aplikaCnimi inzenyry a provozuje
aplika¢ni centra v Sen-¢enu, Su-¢ou, Tchien-tinu
a Ccheng-tu. Servisni systém spole¢nosti DCT je
vzdy pfipraven poskytovat predprodejni
Skoleni a poprodejni technickou podporu

novym i stavajicim zakaznikam.

Pro aplikacni zpravy a dalsi informace se
nevahejte obratit na spolec¢nost DCT!
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Technické udaje
Pracovni plocha

VInova délka

Minimalni rozte¢/mezera
Rychlost zpracovani

Pfesnost opakovaného
polohovani

RozliSeni snimaciho pole
Rozliseni kroku X/Y

Hmotnost

Rozméry (D x S x V)

Podporované formaty

DL C1

300 mm x 300 mm
1064 nm

25 ym/25 pm
Az20cm /min*

<+2 pm

1 um

0,5 um

270 kg

850 mm x 900 mm x 1450 mm

Gerber, HPGL, Sieb & Meier, Excellon, ODB++, DXF

DL C6

533 mm x 610 mm
1064 nm

25 ym/25 pm

Az 30,6 cm /min*

<+2 pm

1um

0,5 um

21t

1750 mm x 1400 mm x 2115 mm

Doplrikové vybaveni

Software pro zpracovani
dat

Provozni software systému

Systém odsavani prachu
Pramyslovy pocitac

Polohovani

Upevnéni obrobku

DL C1

CircuitCAM 7 LaserPlus

DreamCreaTor
v cené
v cené

Automatické polohovani referen¢nich bodl pomoci CCD
kamery

Vakuova absorpcni platforma

DL C6

CircuitCAM 7 LaserPlus

DreamCreaTor

v cené

v cené

Automatické polohovani referencnich bodu pomoci
CCD kamery

Vakuova absorpéni platforma

Provozni prostredi

Napajeni
PFikon

Provozni teplota

220/230 V, 50 Hz

1,7 kW
22°C+2°C

380 V stfidavych, 50 Hz

3 kW
22°C+2°C

* Na zakladé 18 um Cu
predchoziho upozornéni
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Design Comes True

DCT Co., Ltd.

o
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V8echny technické udaje se mohou zménit bez

Cl~ M www.cif.fr

@@EDEE@ www.abetec.cz/cif

partner C.I.F pro CR a SR

Adresa: Plaza C, &. 11 Haitai HuaKe 1st Road, okres Xiging, Tianjin, 300392, Cina. Telefon: 0086
22 83726901 Fax: 0086 22 83726903 http:// www.dct-china.cn

DCT Shenzhen Co.,Ltd.

1. patro, budova D, primyslovy park HuaFeng, kfizovatka ulic BaoAn a HangCheng, BaoAn, Sen-¢en Tel.: 0755

21536389

DCT Suzhou Co.,Ltd.

Fax: 0755 21536380

Unit A-3-05, Tengfeixinsu Industry Square, No.5 Xing Han Street, Industry Park, 215000 Suzhou, PR China Tel.:
0086 512 81880599 Fax: 0086 512 81880600

LKSoftWare GmbH

Steinweg 1, 36093 Kuenzell, Némecko

Tel.: 0049 661 9339330

Fax: 0049 661 9339332
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